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GIGABYTE MB10-DS3 (rev. 1.3) BGA 1667 Mini-ITX

Marka : GIGABYTE Kod produktu: 9MB10DS3MR-00

Nazwa produktu : MB10-DS3 (rev. 1.3)

GIGABYTE MB10-DS3 (rev. 1.3). Producent procesora: Intel, Gniazdo procesora: BGA 1667, Intel® Xeon
series: D-1500. Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM, Obsługa kanałów pamięci: Dwukanałowy,
Napięcie pamięci: 1.2 V. Wspierane interfejsy dysków twardych: SATA III. Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Kontroler LAN: Intel® X552, Intel I210. Rodzaj płyty: Mini-ITX

Procesor

Producent procesora * Intel
Gniazdo procesora * BGA 1667
Intel® Xeon series D-1500
Litografia 14 nm
Obsługiwana liczba rdzeni
procesora 8

Pamięć

Obsługiwane rodzaje pamięci * DDR4-SDRAM
Obsługa kanałów pamięci Dwukanałowy
Napięcie pamięci 1.2 V
Kompatybilność ECC ECC lub Non-ECC
Obsługiwane prędkości zegara
pamięci 1600,1866,2133,2400 MHz

Sterowniki pamięci

Wspierane interfejsy dysków
twardych * SATA III

Wewnętrzne We/Wy

Ilość złączy SATA III * 6
Gniazdo zasilania ATX (24-pin) ✔
Gniazdo wentylatora procesora ✔
Ilość gniazd COM 1
Złącze TPM ✔
Porty We/Wy na tylnym panelu

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen
1) Typu-A * 2

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) * 3
Liczba portów VGA (D-Sub) * 1

Sieć

Przewodowa sieć LAN ✔

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet 10 Gigabit Ethernet, Gigabit
Ethernet

Kontroler LAN Intel® X552, Intel I210

Cechy

Rodzaj płyty * Mini-ITX

Cechy szczególne procesora

Moduł TPM (Trusted Platform
Module) ✔

Warunki pracy

Zakres temperatur
(przechowywanie) -40 - 60 °C

Zakres temperatur (eksploatacja) 10 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej 8 - 80%
Dopuszczalna wilgotność względna 20 - 95%

Dane opakowania

Szerokość opakowania 233 mm
Głębokość opakowania 214 mm
Wysokość opakowania 62 mm

Waga i rozmiary

Szerokość produktu 170 mm
Głębokość produktu 170 mm

Zawartość opakowania

Przewody SATA

Pozostałe funkcje
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Pozostałe funkcje

Obsługiwana pojemność modułu
DIMM 32GB

Obsługiwana pojemność modułu
RDIMM 16GB

Ilość slotów DIMM 4
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Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but
this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at
any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with
regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the
content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely
responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You
are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With
regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or
business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the
way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to
standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.
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